CAUTION

Congratulations on your purchase of Swiftech’s H220 CPU Liquid
Cooling System (the “H220 LCS”). Your H220 LCS has been factory pre-
filled, leak-tested, and once configured for your particular CPU socket,
is designed for plug-and-play installation, as well as very low
maintenance operations.

Prior to installing your H220 LCS, we strongly suggest that you read
this installation guide thoroughly, then make sure that all components
are included in the package, and finally that you follow the installation
sequence step-by-step.

Improper installation may cause permanent damage to your system as
well as to the LCS. While all efforts have been made to provide the
most comprehensive tutorial possible, Swiftech® assumes no liability
expressed or implied for any damage(s) due to mistake, omission, or
unclear statement on our part in said instructions.

When in doubt, always call or email our technical help line first:

USA EEC AUSTRALIA
ﬁ 1(310) 763 0336 33(0)5 61 14 6090 61 (03) 9540 8989
1(888) 857 9438
help@swiftech.com rma@bacata.net pat@mittoni.com.au
www.swiftech.org/forums www.bacata.net www.mittoni.com.au
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SPECIFICATIONS

Material Brass Tubes, Copper Fins
Body Dimensions 269mm x 127mm x 29mm
Fill-Port thread G1/4
. fn |
Dimensions 120mm x 120mm x 25mm
Speed PWM adjustable 800 ~ 1800 RPM
Airflow 24~ 55 CFM
Static Pressure 0.53~2.29 mmH20
Noise Level <16 ~ <33 dB/A
Connector 4-Pin
. Pmp
Speed PWM adjustable 1200 ~ 3000 RPM
Voltage 12v
Power 6w
Connector 4-Pin
Material PVC
Dimensions 5/8” x 3/8” (16/10 mm)
Intel® LGA 1366, 1155, 1156, 775, 2011
AMD® AM2/(+), AM3/(+), FM1, FM2, 939
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PACKING LIST

) ov
1r 1 ( 1X Universal Back-plate for
‘ ‘ Intel 1366/1155/1156/775

(o) o)
] ﬁ 2X AMD Bracket assemblies

3 w/mounting screws

1X PWM splitter w/2
mounting screws

] = 4X Socket 2011 spring-loaded
screws

8X radiator mounting screws

ZXET TRATARTES TIM-MATE 2 thermal grease
KJ _LTL"‘ = i H220 LCS, including radiator,
[ — ‘1 Lf(L. (2) 120mm fans, cpu-cooler
[ - " .,/_&*‘ with integrated pump, tubing

o ‘B:
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INSTALLATION SEQUENCE

INTRODUCTION.........coovemiitctieee sttt s

PART A: PREPARATION

Section 1: Intel® LGA 1366/1156/1155/775 Back-plate
INSTAlIATION oottt
Section 2: CPU Cooler preparation for use with Intel® LGA

Section 3: CPU Cooler and motherboard setup for use with
AMD® AM2/AM3 — FM1/FM2 — 930.....cooetrirereerererrerreeeeresaenenans

PART B: INSTALLATION

Section 1: Before you install your H220 LCS
Section 2: Installing the H220 LCS into you case.. .
Section 3: PWM Splitter installation & electrlcal connections...
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INSTALLATION
COMPLETE

PART C: OPERATIONS
Section 1: Speed adjustments
Section 2: Maintenance and upgrades...
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INTRODUCTION

For the purpose of protection
from shipping damages, the CPU
cooler is shipped with the
universal motherboard back-
plate pre-installed. It needs to be
removed first.

Simply loosen all 4 spring-loaded
screws until the back-plate
separates from the cooler, and
set it aside for further use.

By default, the CPU cooler is
shipped  with Intel® LGA
1366/1155/1156/775 spring-
loaded screws pre-installed.

LGA 1366, 1155/1156, 775
motherboard owners, please
proceed directly to the next
chapter.

All other motherboard owners
(Intel® LGA 2011 or AMD®):

Please remove the nylon
retaining washer from each
spring-loaded screw by snapping
it out of its groove, and set aside
for future installations/upgrades.
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PART A: PREPARATION Section 1
Intel® LGA 1366/1156/1155/775 Back-plate installation

LGAI::“/)\ Move each of the adjustable
standoffs in position:
X e 1366:  100% ->out

\J/\’ e 775: 100% <-in
\e/\ e 1155/56: ~20% ->out
LGA 775
& 1155 Tip: for easier adjustment

mate the backplate to the
motherboard (without peeling-off
the protective paper from the
foam pads).

Once the standoffs have been
adjusted to the desired position,
peel-off the protective paper
from each of the 4 adhesive foam
pads.

Mate the back-plate to the back
of your motherboard, making
sure that the standoffs are
correctly inserted into the
motherbard holes. Your
motherboard is now ready for
installation of the CPU cooler.
Please proceed to PART B:
Installation
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PART A: PREPARATION Section 2

CPU Cooler preparation for use with Intel® LGA 2011

Install the provided Intel® LGA
2011 spring-loaded screws.

Secure each spring-loaded screw
to the bracket by snapping a
nylon retaining washer into the
groove of each screw body.

Your CPU cooler is now ready to
install on Intel® LGA 2011
motherboards. No back-plate is
necessary with this type of
motherboard.

Please proceed to PART B: Installation
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PART A: PREPARATION Section 3

CPU Cooler and motherboard setup
for use with AMD® AM2/AM3 - FM1/FM2 - 939

Socket AM2/AM3 - FM1/FM2:
fasten both pre-assembled AMD
spring-loaded screw & brackets
assemblies to the CPU cooler
existing brackets.

Socket 939: legacy holes for older
socket 939 two-hole mount style
sockets are available at the
center of the AMD brackets.
Simply remove all 4 spring
loaded-screws, and re-locate two
of them accordingly.

Remove the stock heatsink plastic
retention frame.

Keep the existing motherboard
back-plate in place.

Your motherboard is now ready
for installation of the CPU cooler.

Please proceed to PART B:
Installation.
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PART B: INSTALLATION Section 1

Before you install your H220 LCS:

\f#aj,,. |

oome OWO0

Clean the CPU with a degreaser
(preferably formulated for
electronics) then apply the
supplied TIM-MATE 2 thermal
compound across the processor
as shown.

Please only use our TIM-MATE 2
as it has proven to provide
superior performance to all other
thermal compounds tested in our
labs.

ﬁ

Remove the protective plastic
cover from the CPU cooler.
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PART B: INSTALLATION
Installing the LCS into your case

It is preferable to install the
radiator first. With the CPU cooler
hanging freely, and holding the
radiator as shown, fasten it to the

case using the provided screws.

Section 2

Orientation of the
radiator may vary
depending on your
case. A typical (most
common) example is
shown here.

E
E

C
£
E
S
£

English



PART B: INSTALLATION Section 2 - continued

You may now install the CPU cooler to your motherboard, by fastening all 4
spring-loaded screws gradually, in a cross-pattern, and until they bottom
out.

Orientation of the CPU cooler may vary depending on the CPU socket, and
has no effect on its functionality.
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PART B: INSTALLATION Section 3

1. PWM Splitter installation: peel-off the protective film from the adhesive
backing, and stick the PWM splitter enclosure against a panel, anywhere

at your convenience in the case.
2. PWM splitter electrical connections
a) Connect mini 4-pin of CPU Cooler to CH1 of PWM splitter
b) Connect mini 4-pin of fans to any two connectors of PWM splitter
c) Connect 4-Pin Molex of PWM splitter to Power Supply
d) Connect mini 4-pin of PWM splitter to Motherboard “CPU_Fan”
header

To PSU

<z

-

To Motherboard
“CPU_Fan” header

“CH 1” is the only
channel reporting a
(any) device RPM signal
to the motherboard.
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PART C: OPERATIONS Section 1

1. PWM splitter

The function of this device is to allow you to connect both fans (and more)
as well as the cpu-cooler to a single “CPU_cooler” PWM fan header on the
motherboard, thus controlling the speed of all three (or more) devices
concurrently. If your motherboard is equipped with several PWM capable
headers, you may choose to control the fans and/or cpu-cooler separately,
without using the PWM splitter. Note that when configured with the PWM
splitter as suggested herein, the speed reported to the BIOS is that of the
CPU-cooler pump, not the speed of the fans. To report fan speed, simply
connect a fan to CH1 instead of the cpu-cooler.

2. Speed adjustments

Once connected to the motherboard, your LCS will operate like a regular
CPU fan; fans and pump speed can either be automatically managed by the
motherboard, or adjusted to your noise vs. performance preferences. The
granularity of adjustments will depend on each motherboard brand and
model. Adjustments can either be performed at the BIOS level, or under
the operating system via manufacturer-provided software.

Some motherboards allow adjustments in small increments, whereas others
will only permit 3 or 4 settings, usually in 25% increments. When BIOS
settings do not provide sufficient granularity, third party software such as
SpeedFan, HWMonitor and others may also be used.
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PART C: OPERATIONS Section 2

Maintenance

a.  Coolant: your liquid cooling system has been factory prefilled
with Swiftech’s corrosion and algae inhibitor and will require no
refills depending on environmental conditions (ambient
temperature in particular), for up to 3 years.

b.  How to refill: simply pour Swiftech’s recommended coolant into
the fill-port up to the top of the reservoir, as shown below.

A detailed “how-to” maintenance and upgrade guide is also available
for download (see link in the “Upgrades” chapter next)

c.  Fans: remove the dust from your fans once a year, using a can of
compressed air for example (available at electronic supplies
stores such as Radio-Shack).
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PART C: OPERATIONS Section 2 continued

Upgrades

Your H220 LCS was designed with full customization in mind: thanks to its
fill-port and reservoir, it may be emptied and refilled like a full-custom kit,
and the tubing is secured using hose clamps that can be easily disassembled
and re-used. This will be useful for example if the provided tubing length
was not sufficient (or excessive) for your particular chassis. The pump
included in your cpu-cooler is also strong enough to drive several additional
devices, such as chipset and/or liquid cooled graphics cards. Thermal
performance of a fully customized system will vary depending on the
number and thermal power of the devices that you add. Depending on your
thermal and noise level goals, it is also possible to add a secondary radiator
to your loop.

There are certain risks associated with refill and upgrade operations, and
users are strongly advised to read our detailed “how-to” maintenance and
upgrade guide which is available for download online:

http://www.swiftech.org/Installation guides/H220-maintenance.pdf

Please visit our web site at www.swiftech.com for a full list of upgrades and
components.
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http://www.swiftech.org/Installation_guides/H220-maintenance.pdf
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AVERTISSEMENT

Félicitations pour votre achat du kit de refroidissement liquide
Swiftech H220 (le “LCS H220"). Votre LCS H220 a été pré-rempli en
usine, son étanchéité vérifiée, et une fois configuré pour votre type
particulier de microprocesseur, est congu pour une utilisation plug-
and-play, et une maintenance trés modérée.

Avant d'installer votre H220 LCS, nous vous suggérons vivement de
lire ce guide d'installation en entier, de vous assurer que tous les
composants sont présents, et enfin de bien vouloir suivre la séquence
d'installation étape par étape.

Une installation incorrecte peut causer des dommages permanents au
LCS ainsi qu’a votre systéme. Bien que tous les efforts aient été faits
pour vous offrir un guide le plus complet possible, Swiftech® n'assume
aucune responsabilité implicite ou explicite pour tout dommage (s) da
a une erreur, omission ou un manque de clarté de notre part dans
lesdites instructions.

En cas de questions, n’hésitez jamais a contacter notre service
technique par téléphone ou courrier électronique :

USA FRANCE AUSTRALIA
ﬁ 1(310) 763 0336 33(0)5 61 14 6090 61 (03) 9540 8989
1(888) 857 9438
help@swiftech.com rma@bacata.net pat@mittoni.com.au
www.swiftech.org/forums www.bacata.net www.mittoni.com.au
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SPECIFICATIONS

Matériau Tubes Laiton, ailettes cuivre
Dimensions 269mm x 127mm x 29mm
Port de remplissage Gl/4
Dimensions 120mm x 120mm x 25mm
Vitesse de rotation Réglable par PWM 800 ~ 1800 RPM
Flux d’air 24 ~ 55 CFM
Pression statique 0.53~2.29 mmH20
Niveau de bruit <16 ~ <33 dB/A
Connecteur 4-Pin
Vitesse de rotation Réglable par PWM 1200 ~ 3000 RPM
Tension 12v
Puissance 6W
Connecteur 4-Pin
Matériau

Dimensions 5/8” x 3/8” (16/10 mm)
Intel® LGA 1366, 1155, 1156, 775, 2011
AMD® AM2(+), AM3(+), FM1, FM2, 939

Francais



LISTE DE COLISAGE

1X Plaque arriére universelle
pour Intel
1366/1155/1156/775

2X Plaques de montage
préassemblées pour AMD
avec visserie d’installation

(=t

1X splitter PWM avec vis de

montage
&7 -
‘
&) CH1 @)
4X Vis a ressort pour Socket
2011
8X vis de montage du
radiateur
= w1 = Graisse thermique TIM-MATE
2

Systéme de refroidissement
liquide H220 LCS, incluant
radiateur, (2) ventilateurs de
120mm, bloc de
refroidissement avec pompe
intégrée, tuyau préinstallé, et
systéme pré rempli.
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SEQUENCE D’INSTALLATION

INTRODUCTION..........coooemirtctieee sttt s

CHAPITRE A: PREPARATION

Section 1: installation de la plaque arriere Intel® LGA
1366/1156/1155/775....
Section 2: Préparation du bloc de refr0|d|ssement pour
utilisation avec Intel® LGA 201 1......ccccvoeereneeerinenerineseine s
Section 3: Préparation du bloc de refroidissement pour
utilisation avec AMD® AM2/AM3 — FM1/FM2 —939.............

CHAPITRE B: INSTALLATION
Section 1: Avant d'installer votre H220 LCS.........cocoevveevvivenerennenn
Section 2: Installation du H220 LCS dans le boitier.
Section 3: Installation du PWM Splitter & connectique...

INSTALLATION
COMPLETE

CHAPITRE C: OPERATIONS
Section 1: réglages de ViteSSe.......cuvvmcveeeeenreinneeineeeire s
Section 2: Maintenance et UPErades........cccoovuveeererireeenerereenenes
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INTRODUCTION

Aux fins de protection contre les
avaries de transport, le bloc de
refroidissement est livré avec la
plaque arriere universelle
préinstallée. Celle-ci doit étre
préalablement démontée.

Simplement desserrer les 4 vis a
ressort compléetement, et mettre
la plaque arriere de c6té pour
une utilisation ultérieure.

Par défaut, le bloc de
refroidissement est préconfiguré
avec les vis de montage pour
Intel® LGA 1366/1155/1156/775.

Pour les utilisateurs de ce type
de carte mere, veuillez passer
directement au chapitre suivant

Toutes autres carte méres
(Intel® LGA 2011 ou AMD®):

Retirer la rondelle de retenue en
nylon de chaque visse a ressort
en la dégageant de sa rainure, et
mettre le tout de c6té pour une
utilisation ultérieure.
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Francgais



CHAPITRE A: PREPARATION Section 1
Installation de la plaque arriére Intel ® LGA 1366/1156/1155/775

LGAI::“/)\ Déplacer chacune des entretoises
réglables en position:
\J/m\“mm56 e 1366: 100% vers |'extérieur
’ e 775: 100% vers l'intérieur
\(/\ e 1155:~20% vers extérieur
LGATTS Conseil pratique pour LGA1155:
& pour faciliter le réglage, tout
d’abord ajuster la plaque sur la

carte mere sans peler le papier
protecteur des autocollants.

Une fois les entretoises réglées
dans la position désirée, peler le
papier protecteur des
autocollants.

Apposer la plaque-arriére au dos
de la carte mére, en s’assurant
que les entretoises traversent les
trous de montage. Votre carte
mere est préte pour l'installation
du bloc de refroidissement.

Veuillez passer au CHAPITRE B:
Installation
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CHAPITRE A: PREPARATION Section 2

Préparation du bloc de refroidissement pour
utilisation avec Intel® LGA 2011

Veuillez passer au CHAPITRE B: Installation

Page | 3

Installer les vis a ressort Intel®
LGA 2011.

Sécuriser les vis a ressort sur leur
support de montage en utilisant
les rondelles de retenue en nylon.

Votre bloc de refroidissement est
a présent prét a I'emploi avec les
cartes méres de type Intel® LGA
2011. Une plague arriere n’est
pas nécessaire avec ce type de
carte mere.
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CHAPITRE A: PREPARATION Section 3

Préparation du bloc de refroidissement et de la carte mére
pour utilisation avec AMD® AM2/AM3 - FM1/FM2 - 939

Socket AM2/AM3 — FM1/FM2:
Fixer les supports AMD avec leurs
vis a ressort préinstallées sur les
supports de montage existants du
bloc de refroidissement en
utilisant les vis fournies.

Socket 939: démonter les 4 vis a
ressort des supports AMD, et en
réinstaller deux aux points de
montage centraux existants.

Démonter le cadre plastique
d’origine de la carte mere tel
gu’indiqué ci-joint.

Garder la plaque arriére existante
en place sur la carte mere.

Votre carte meére est préte a
I'installation du bloc de
refroidissement.

Veuillez passer au CHAPITRE B:
Installation.
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CHAPITRE B: INSTALLATION Section 1

Avant d'installer votre H220 LCS

)Y , =
F‘ o >
EITE, —=

O

Nettoyer le CPU avec un
dégraissant (de préférence
spécialement congu pour les
composants électroniques), puis
appliquer la pate thermique TIM-
MATE 2 fournie comme indiqué
ci-joint.

Nous déconseillons  vivement
d’utiliser d’autres pates
thermiques que la TIM-MATE 2
qui s’est avérée fournir les
meilleurs résultats dans nos tests
de laboratoire.

R

=
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Retirer la feuille plastique de
protection de la base en cuivre du
bloc de refroidissement.
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CHAPITRE B: INSTALLATION

Section 2

Installation du H220 LCS dans le boitier

I est préférable d'installer le
radiateur en premier. Laisser le bloc
de refroidissement suspendu
librement, et tout en soutenant le
radiateur comme illustré, le fixer au
boitier en utilisant les vis fournies.

Page | 6

L’orientation

varier selon les cas.
Un exemple typique

d’installation

plus courante), est

présenté ici.
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radiateur pourra
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CHAPITRE B: INSTALLATION Section 2 - suite

Installer le bloc de refroidissement sur la carte mére en serrant les 4 vis de
montage progressivement, en croix, et jusqu’a ce qu’elles arrivent en
butée.

L'orientation du bloc de refroidissement peut varier selon les cas, et
n’affecte pas le fonctionnement correcte du produit.
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CHAPITRE B: INSTALLATION Section 3

1. Installation du Splitter PWM: retirer le film protecteur de I'autocollant
au dos du boitier, et appliquer celui-ci and a un emplacement au choix.
2. Connectique:
a) Brancher le mini connecteur 4-broches du bloc de refroidissement a la
prise marquée CH1 du splitter
b) Brancher les mini connecteurs 4-broches des ventilateurs sur une
prise au choix du splitter.
c) Brancher le connecteur Molex du splitter a I’alimentation.
d) Brancher le mini connecteur 4-broches du splitter a la prise 4-broches
marquée “CPU_Fan” de la carte mere.

Vers
I'alimentation

Seule la prise “CH 1” \]

rapporte la vitesse de Vers la prise
rotation d’un dispositif “CPU_Fan” dela
2 carte mere
branché vers la carte
meére.
Page | 8

Francgais



CHAPITRE C: OPERATIONS Section 1

1. Splitter PWM

La fonction de ce dispositif est de vous permettre de connecter les deux
ventilateurs (ou plus) ainsi que le bloc de refroidissement a une seule prise
PWM de la carte meére, typiquement celle qui est dédiée au ventirad
d’origine (“CPU_cooler”). Ceci permet de contréler la vitesse de tous les
appareils en méme temps. Si votre carte mére est équipée de plusieurs
prises PWM, vous pouvez aussi choisir de contrdler les ventilateurs et / ou
le bloc de refroidissement séparément. Notez que dans la configuration
suggérée dans la section précédente, la vitesse rapportée dans le BIOS est
celle de la pompe et non pas celle des ventilateurs. Pour lire la vitesse d’un
ventilateur, il suffit de connecter celui-ci a la prise CH1 du splitter au lieu du
bloc de refroidissement.

2. Réglage de la vitesse de fonctionnement

Une fois branché a la carte meére, votre LCS fonctionnera comme un
ventirad ordinaire, et la vitesse de rotation du systéme pourra soit étre
gérée automatiquement par la carte meére, ou soit ajustée selon vos
préférences. Les réglages peuvent étre effectués soit au niveau du BIOS, ou
soit dans le systeme d'exploitation via logiciel fourni par le fabricant de
carte mere. La précision des réglages dépendra de chaque marque et
modeéle de carte mére. Sila précision du réglage ne vous convient pas, Il est
aussi possible d’utiliser des logiciels de gestion des ventilateurs tels que
SpeedFan ou HWMonitor par exemple.

Page | 9
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CHAPITRE C: OPERATIONS Section

Maintenance

a. Liquide de refroidissement: votre LCS a été pré-rempli en usine d'un
liquide de refroidissement propriétaire a Swiftech et ne nécessitera pas
de recharge jusqu'a 3 ans selon les conditions environnementales (en
particulier la température ambiante).

b. Comment remplir: il suffit de verser le liquide recommandé par

Swiftech dans le port de remplissage prévu a cet effet, jusqu'au niveau
maximum du réservoir, comme illustré ci-dessous.

Un guide d’entretien et de mise a niveau détaillé est également
disponible en téléchargement (voir le lien dans le paragraphe "Mises a
Niveau" de la section suivante).

c.  Ventilateurs: dépoussiérer les ventilateurs une fois par an, en utilisant
une bombe d'air comprimé par exemple (disponible dans les magasins
de fournitures électroniques).
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CHAPITRE C: OPERATIONS Section 2 suite

Mises a Niveau

Votre LCS H220 a été congu dans le méme esprit qu'un systéme custom:
grace a son port de remplissage, il peut étre vidé et rempli comme un kit
custom, et les tuyaux sont fixés a I'aide de colliers de serrage qui peuvent
étre facilement démontés et réutilisés. Cela vous sera utile par exemple si la
longueur de tuyau fournie n'était pas suffisante (ou excessive) pour votre
boitier particulier. La pompe incluse dans le boc de refroidissement est
également assez puissante pour assurer un débit suffisant pour plusieurs
dispositifs supplémentaires, tels que bloc(s) pour chipset et / ou cartes
graphiques. La performance thermique d'un systéme entiérement
personnalisé variera bien sir en fonction du nombre et de la puissance
thermique des dispositifs que vous rajouterez. Selon vos objectifs
personnels vis a vis de la température par rapport au bruit de
fonctionnement, il vous sera également possible d'ajouter un radiateur
secondaire au circuit de refroidissement.

Il existe certains risques associés aux opérations de remplissage et de mise
a niveau, et les utilisateurs sont vivement invités a lire notre guide de
maintenance et “upgrades” détaillé qui est disponible pour téléchargement
en ligne:

http://www.swiftech.org/Installation_guides/H220-maintenance.pdf

S'il vous plait visitez notre site Web a I'adresse www.swiftech.com pour une
liste compléte des produits d’entretien et d’upgrades.
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ACHTUNG

Wir begliickwiinschen Sie zum Kauf des Swiftech H220 CPU Liquid
Cooling Systems (“H220 LCS”). Ihr H220 LCS wurde in der Fabrik gefiillt,
auf Dichtheit getestet und — sobald es fiir Ihren speziellen Sockel
konfiguriert ist — kann es einfach installiert werden und ist besonders
einfach zu warten.

Bevor Sie mit der Installation Ihres H220 LCS beginnen, empfehlen wir
lhnen dringend, diese Installationseinleitung genau zu lesen und zu
Uberprifen, dass alle Komponenten im Paket sind. Danach folgen Sie
bitte dieser Einbauanleitung Schritt fur Schritt.

Ein fehlerhafter Einbau der kompakten Wasserkihlung kann zu
dauerhaften Schaden an lhrem System und an dem H220 LCS fiihren.
Auch wenn alle noétigen Anstrengungen unternommen wurden, um
diese Anleitung so verstandlich wie moglich zu gestalten, Gbernimmt
Swiftech® keine Haftung - weder ausdricklich noch stillschweigend -
fur Schaden wegen Irrtum, Unterlassung oder unklarer Aussage von
unserer Seite in der Anleitung. Sollte lhnen etwas unklar sein, rufen
Sie unseren technischen Support an oder senden Sie eine E-Mail:

USA EEC AUSTRALIA
ﬁ 1(310) 763 0336 33(0)5 61 14 6090 61 (03) 9540 8989
1(888) 857 9438
help@swiftech.com rma@bacata.net pat@mittoni.com.au
Frin www.swiftech.org/forums www.bacata.net www.mittoni.com.au
L www.swiftech.com
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SPEZIFIKATIONEN
Material Messingrohre, Kupferfinnen
Abmessungen 269 mm x 127 mm x 29 mm
Gewinde Fiillstutzen G1/4
. fer.. |
Abmessungen 120 mm x 120 mm x 25 mm
Drehzahl 800 — 1.800 U/min (PWM-gesteuert)
Forderleistung 40,8 -93,4 m3*/h
Statischer Luftdruck 0,53 —2,29 mm H20
Gerauschentwicklung ca. 16 - 33 dB(A)
Anschluss 4-Pin PWM
. Pumpe |
Drehzahl 1.200 -3.000 U/min (PWM-gesteuert)
Spannung 12V
Leistungsaufnahme 6W
Anschluss 4-Pin PWM
. schlauvch
Material PVC
Abmessungen 5/8” x 3/8” (16/10 mm)
Intel® LGA 775, 1366, 1156, 1155, 2011
AMD® 939, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2
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VERPACKUNGSINHALT

(o o
i 1 ( 1 x Universelle Back Plate fur
‘ ‘ Intel 775/1366/1156/1155
© ©
] 7] 2 x AMD Montagehalterung

= mit Verschraubung

1 x PWM Splitter mit 2

- j
CO | Montageschrauben
57 =
CIEAET] |
© CH1 @)
4 x gefederte
= Montageschrauben fiir
Sockel 2011
8 x Radiator
Montageschrauben
ZXET TRATARTES TIM-MATE 2 Warmeleitpaste
.Th:\*;'k e H220 LCS, bestehend aus
(t = I — f'( Radiator, zwei 120 mm
o) & 168 . o )
/& Luftern, CPU-Kihler mit

A AR integrierter Pumpe und
%‘ﬁ; { Schlduchen
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EINBAU-ANLEITUNG

[

EINI@ITUNE......coveieee e e P1

Teil A: Vorbereitung

Sektion 1: Installation der Intel® LGA 775/1366/1156/1155

Backplate ... P2
Sektion 2: Vorbereltung des Kuhlers fur die Verwendung auf P3
INEEI® LGA 201 1.ttt enes

Sektion 3: Vorbereitung des Kiihlers und des Mainboards fiir P4
die Verwendung auf AMD® AM2(+)/AM3(+) — FM1/FM2 —

I

I <

939, e

Teil B: Einbau

Sektion 1: Bevor Sie ihr H220 LCS installieren..........cccooveveivennnne P5
Sektion 2: Einbau des H220 LCS in Ihr System.........cccceevneenne P6

Sektion 3: Installation des PWM Splitters und Verbinden der P7 v
Anschlisse

Einbau

komplett

PART C: Betrieb
Sektion 1: Regelung der Drehzahl
Sektion 2: Wartung und Aufristen

P9
P10
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Um zu verhindern, dass der CPU-
Kiihler wahrend des Transports
beschadigt wird, ist die universelle
Backplate vorinstalliert. Diese muss
entfernt werden, bevor Sie
fortfahren.

Losen Sie die gefederten Schrauben,
bis Sie die Backplate entfernen
konnen und legen Sie sie vorsichtig
zur Seite, um Sie spater wieder
nutzen zu kénnen.

Page | 1

StandardmaRig ist der CPU-
Kuhler mit Federschrauben fur
die Montage auf Intel® LGA
775/1156/1155/1366
ausgerustet.

Besitzer von LGA
775/1156/1155/1366
Mainboards kdnnen direkt zum
néchsten Kapitel springen.

Besitzer von Intel® LGA 2011
oder AMD® Boards:

Bitte entfernen Sie die Nylon-
Sicherungsscheibe von jeder
Federschraube, indem Sie sie
aus der Nut I6sen und bewahren
Sie sie sicher auf.
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TEIL A: Vorbereitung Sektion 1
Installation der Intel® LGA 1366/1156/1155/775 Backplate

LGAI::“/)\ Verschieben Sie die einstellbaren
Abstandshalter in Position:
e 1366 100 % -> auRen

\’/\’ 100 % <-innen
\(/\ . 1156/55 ca. 20 % -> auBen
LGATTS 1155 Tipp:
& Fur eine einfachere Justierung

halten Sie die Backplate an das
Mainboard ohne die Schutzfolie von
den Schaumstoff-Pads zu entfernen.

Sobald die Abstandshalter in die
gewdlnschte Position gebracht
wurden, entfernen Sie die
Schutzfolie von den selbst-
klebenden Schaumstoff-Pads.

Befestigen Sie die Backplate an der
Ruckseite Ihres Mainboards und
stellen Sie dabei sicher, dass die
Abstandshalter korrekt in die
Mainboard-Locher eingepasst sind.
Ilhr Mainboard ist nun fir die
Aufnahme des CPU-Kiihlers
vorbereitet.

Fahren Sie nun mit Teil B fort:
Installation

Page | 2
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Teil A: Vorbereitung Sektion 2

Vorbereitung des CPU-Kuihlers fiir Intel® LGA 2011

Installieren Sie die
mitgelieferten Intel® LGA
2011 Federschrauben.

Sichern Sie jede der
gefederten Schrauben an
den Halteklammern, indem
Sie eine Nylon-
Unterlegscheibe von unten
Uber die Schraubgewinde
legen, bis die Scheibe in der
Halte Nut einrastet.

lhr CPU-Kihler ist nun fir
die Installation auf Intel®
LGA 2011 Mainboards
bereits. Far diesen
Mainboard-Typ wird keine
Backplate bendtigt.

Fahren Sie nun mit Teil B fort: Installation

Page | 3
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Teil A: Vorbereitung Sektion 3

Vorbereitung des Kiihlers und des Mainboards fiir die Verwendung
auf AMD® AM2(+)/AM3(+) - FM1/FM2 - 939

Sockel AM2(+),AM3(+),FM1,FM2:
Befestigen Sie beide AMD
Montagehalterung mit den dazu
gehorigen Schrauben an den
vorhandenen Halteklammern des
CPU-Kuhlers.

Sockel 939: Befestigungslécher
fur Sockel 939 2-Loch
Befestigungen sind in der Mitte
des AMD-Brackets zu finden.
Entfernen Sie einfach die 4
gefederten Schrauben und setzen
Sie 2 Sttick davon um.

Entfernen Sie das Standard-
Retentionkit.

Belassen Sie die Mainboard-
Backplate an Ort und Stelle.

Ihr Mainboard ist nun fiur die
Aufnahme  des  CPU-Kuhlers
vorbereitet.

Fahren Sie nun mit Teil B fort:
Installation.
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Teil B: INSTALLATION Sektion 1

Bevor Sie lhr H220 LCS installieren:

%;]TJFE Y w1 ]
o

Entfetter

zu sehen.

Reinigen Sie die CPU mit einem
Elektronik entwickelt), danach
tragen Sie die mitgelieferte TIM-
MATE 2 Wéarmeleitpaste auf dem
Prozessor auf, wie auf dem Bild

Bitte nutzen Sie nur unsere TIM-
MATE 2,
liberlegene Leistung gegeniber
allen anderen Wairmeleitpasten
N liefert, die
Laboren getestet haben.

unseren

far

eine

Kuhlers.

Page | 5

Entfernen Sie die schitzende
Plastikabdeckung

CPU-
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Teil B: INSTALLATION Sektion 2
Installation des LCS in Ihrem Gehduse

Am besten ist es, wenn Sie zuerst den
Radiator installieren. Lassen Sie den
CPU-Kubhler frei hangen, halten Sie den
Radiator wie unten gezeigt und

Die genaue

Ausrichtung des
Radiators ki j
befestigen Sie ihn mit den adia orsn ann Je
nach Gehduse
abweichen. Ein
typisches Beispiel

(am weitesten

mitgelieferten Schrauben.

verbreitet) sehen
Sie hier:

17

Ialililly
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Teil B: INSTALLATION Sektion 2 — Fortsetzung

Nun kénnen Sie den CPU-Kihler auf dem Mainboard befestigen,
indem Sie die Schrauben nach und nach iiber Kreuz festziehen, bis
der gewiinschte Anpressdruck erreicht ist.

Die Ausrichtung des CPU-Kuhlers kann je nach Sockel abweichen und
hat keinen Einfluss auf die Leistungsfahigkeit des Kiihlers.

Page | 7
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Teil B: INSTALLATION Sektion 3

1. Installation des PWM-Splitters: Entfernen Sie die Schutzfolie tiber
der selbstklebenden Oberfliche und befestigen Sie den PWM-
Splitter an einer beliebigen, fiir Sie am besten geeigneten Stelle in

lhrem Gehduse.
2. Verbinden der Anschliisse des PWM-Splitters

a) Verbinden Sie den 4-Pin PWM —Stecker des CPU-Kihlers mit dem Anschluss CH1
des PWM-Splitters

b) Verbinden Sie die 4-Pin PWM-Anschlisse beliebiger Liifter mit den verbliebenen
2 Anschliissen des PWM-Splitters

c) SchlieRen Sie den PWM-Splitter mit dem 4-Pin Molex Stecker ans das Netzteil an

d) Verbinden Sie den 4-Pin PWM-Anschluss des PWM-Splitters mit dem “CPU-Fan”
markierten Anschluss auf dem Mainboard.

Ans
Netzteil

Lediglich der \]

“«

»CH1" Kanal An den “CPU_Fan”
meldet ein Anschluss des
PWM-Signal an Mainboards

das Mainboard

Page | 8
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Teil C: Betrieb Sektion 1

1. PWM-Splitter

Der PWM-Splitter kann verwendet werden, um sowohl zwei Liifter als auch die
in den CPU-Kihler integrierte Pumpe Uber den einzelnen “CPU-Kiihler” PWM-
Anschluss des Mainboards zu betreiben und damit die Drehzahl aller drei (oder
mehr) angeschlossenen Gerate gleichermaRen zu regeln. Sollte hr Mainboard
iber mehr als einen PWM-Anschluss verfiigen, kénnen Sie die Lifter und/oder
den CPU-Kuhler auch separat regeln, ohne den Splitter einsetzen zu mussen.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie den PWM-Splitter wie hier beschrieben einsetzen,
wird lediglich die Drehzahl der CPU-Kiihler Pumpe an das BIOS gemeldet, nicht
die Drehzahl der angeschlossenen Lufter. Um die Drehzahl der Lifter auszulesen,
schlieBen Sie einfach einen Lifter an den ,,CH1“ Anschluss anstelle der Pumpe
des CPU-Kiihlers an.

2. Drehzahlregelung

Sobald das System ans Mainboard angeschlossen ist, wird es wie ein reguldrer
CPU-Lifter arbeiten. Sie konnen die Drehzahl der Pumpe und der Lifter
entweder automatisch tiber das Mainboard regeln lassen oder manuell an Ihre
personlichen Vorlieben anpassen.

Der Grad der jeweiligen Feinabstimmung ist abhangig vom verwendeten
Mainboard. Sie kénnen die Anpassungen entweder im BIOS vornehmen oder
mittels Software, die vom Hersteller des Boards bereitgestellt wird, vornehmen.

Einige Mainboards erlauben Anpassungen in kleinen Schritten, andere hingegen
bieten lediglich 3 oder 4 Stufen, meistens in 25 % Schritten. Sollte lhr Bios nicht
die gewiinschte Feinabstimmung erlauben, kann der Einsatz von Software
anderer Anbieter, wie z.B. SpeedFan, HWMonitor oder &hnlichem den
gewtlinschten Effekt bringen.

Page | 9
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Teil C: Betrieb \ Sektion 2

Wartung

Kiihlmittel: Ihr Kihlsystem wurde in der Fabrik mit Korrosions- und
Algenblocker befillt. Abhdngig von Umwelteinfliissen,
insbesondere der Umgebungstemperatur, braucht dieses fir in den
ersten drei Jahren nicht nachgefullt zu werden.

Wie Sie das System nachfiillen: Befillen Sie einfach das System mit
dem von Swiftech empfohlenen Kihlmittel Gber den Fillstutzen an
der Oberseite des Ausgleichsbehélters, wie auf dem Bild zu sehen.

Eine detaillierte Anleitung fiir Wartung und Aufristen des Systems steht
zum Download bereit (den Link entnehmen Sie dem Kapitel “Aufristen”).

Lifter: Entfernen Sie den Staub von lhren Liftern mindestens
einmal jahrlich, indem Sie z.B. eine Dose Druckluftspray (erhaltlich
in Elektronik-Fachgeschaften) verwenden.

Page | 10
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Teil C: Betrieb \ Sektion 2 - Fortsetzung
Aufriisten

Bei der Entwicklung Ihres H220 LCS wurde auf bestmogliche
Anpassbarkeit geachtet: Dank Fillstutzen und Ausgleichsbehalter lasst
es sich entleeren und befiillen wie eine normale Wasserkihlung. Die
Schlduche sind mit speziellen Schlauchklemmen befestigt, die sich
einfach entfernen und wiederverwenden lassen. Dieses ist dann
nutzlich, wenn die mitgelieferten Schlduche fir Ihr Gehduse zu kurz
oder zu lang sind. Die Pumpe, die Bestandteil des CPU-Kihlers ist,
bietet genug Leistung, um mehrere andere Kihler zu versorgen, wie
z2.B. Chipsatz- oder Grafikkartenkuhler.

Die Kuhlleistung hangt dann von der Anzahl und der produzierten
Abwérme der verwendeten Komponenten ab, die Sie hinzufligen. Sie
kénnen auch einen zweiten Radiator in den Kuhlkreislauf einbringen,
wenn Sie die Temperaturen oder Gerauschentwicklung optimieren
mochten.

Natirlich sind immer gewisse Risiken zu beachten, wenn Sie den
Kuhler neu befiillen wollen oder das System aufriisten méchten. Wir
empfehlen unseren Kunden deswegen, unsere sehr detaillierte
Schritt-fur-Schritt Anleitung zu Wartung und Aufristung unserer
Kihler zu lesen, die Sie unter diesem Link herunterladen kénnen:
http://www.swiftech.org/Installation guides/H220-maintenance.pdf

Besuchen Sie auch unsere Webseite www.swiftech.com fiir eine
komplette Liste von Komponenten und Aufristsets.

Page | 11
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ADVERTENCIA

Felicitaciones por la compra del kit de refrigeracion liquida Swiftech
H220 (6 H220 LCS). El LCS H220 ha sido rellenado previamente en la
fabrica. Compruebe que no haya fugas, y una vez configurado para su
tipo de microprocesador puede instalarse, es plug-and-play, y de muy
moderado mantenimiento.

Antes de instalar el LCS H220, le recomendamos que lea esta guia de
instalacion, asegurese de que todos los componentes estan presentes
y, por ultimo, por favor, siga la secuencia de instalacién paso a paso.

Una instalacién incorrecta puede causar dafios permanentes al LCS y
al sistema. Se ha hecho el maximo empefio para proporcionarles la
guia los mas completa posible. Por ello, Swiftech ® no asume ninguna
responsabilidad, expresa o implicita, de cualquier dafio causado por
un error, omision o falta de claridad de nuestra parte, en estas
instrucciones.

Si tiene alguna pregunta, no dude contactar con nuestro
departamento técnico, por teléfono o por correo electrénico:

USA EEC AUSTRALIA
ﬁ 1(310) 763 0336 33(0)5 61 14 6090 61 (03) 9540 8989
1(888) 857 9438
help@swiftech.com rma@bacata.net pat@mittoni.com.au
www.swiftech.org/forums www.bacata.net www.mittoni.com.au

www.swiftech.com
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ESPECIFICACIONES

Materia Tubos de letdn con aletas de cobre
Dimensiones 269mm x 127mm x 29mm
Puerto de tanqueo G1/4
Dimensiones 120mm x 120mm x 25mm
Velocidad de rotacién Regulable por PWM 800 ~ 1800 RPM
Flujo de aira 24~ 55 CFM
Presién estética 0.53~2.29 mmH20
Nivel sonoro <16 ~ <33 dB/A
Conector 4-Pin
Velocidad de rotacion Regulable por PWM 1200 ~ 3000 RPM
Tensién 12v
Potencia 6W
Conector 4-Pin
Materia PVvC
Dimensiones 5/8” x 3/8” (16/10 mm)
Intel® LGA 1366, 1155, 1156, 775, 2011
AMD® AM2(+), AM3(+), FM1, FM2, 939
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RELACION DEL EMPAQUE

© °
1 1 1X Placa trasera universal
‘ ‘ para Intel
1366/1155/1156/775
(o) ;?\
1 7] 2X Placas de montaje pre

7 ensamblados para AMD con
tornillos para la instalacién

1X splitter (divisor) PWM
con tornillos de montage

I % 4X tornillos con resorte para
— el Socket 2011
8X tornillos de montaje para
el radiador
= i = Grasa térmica TIM-MATE 2
e El sistema de refrigeracion
(ﬁ": ) S— Lf(‘- liquida, H220 LCS, incluye
T A; /Lt radiador, (2) ventiladores de
e Ferea ) 120 mm, el bloque de
% refrigeracion con la bomba
= QA integrada, manguera

preinstalada y tanque pre-
llenado.
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1366/1156/1155/775..c.cmvverrerrevirereeerirermmesseeiseneeseseeseessesesens
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INTRODUCCION

Para protejerlo contra dafios
durante su transporte, la bloque
de refrigeracién viene con placa

universal, preinstalada que
prealablemente debe ser
retirada.

Simplemente deshaga los 4
tornillos con resorte y guarde la
placa trasera, la reutilizard
posteriormente

Por defecto, el dispositivo de
refrigeracion ha sido pre
configurado con tornillos de
montaje para Intel ®LGA
1366/1155/1156/775.

Los usuarios de este tipo de
placa base, deben pasar al
siguiente capitulo

Todas las otras placas base
(Intel® LGA 2011 6 AMD®):

Retire completamente el retén
de nylon de cada atornillo
resortado, gudrdelos, los
reutilizard posteriormente.

Pagina | 1
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SECCION A: PREPARACION

La instalacién de la placa posterior Intel ® LGA 1366/1156/1155/775

LGA 1::«/)\
LGA 115511156
LGA 775 \/\&

Seccion 1

Desplazar cada uno de los
espaciadores, su posicion es
ajustable:

e 1366: 100% hacia el exterior
e 775: 100% hacia el interior
e 1155: ~20% hacia el exterior
Consejo practico : para LGA1155:
ajuste primero la placa de
retenciéon en la placa base, sin
pelar las pegatinas protectoras de
papel

Una vez que los separadores esta
en la posicion deseada, pelar las
pegatinas de proteccion.

Péagina | 2

Fijar la placa trasera a la parte
posterior de la placa base,
asegurando que las bandas pasan
a través de los orificios de
montaje. La placa base estd listo
para la instalacion del bloque de
refrigeracion.

Pasar a la SECCION B:
INSTALLACION
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SECCION A: PREPARACION Seccién 2

Preparacion del bloque de refrigeracién para
Utilizarlo con Intel ® LGA 2011

Instale los tornillos con resorte
Intel® LGA 2011.

Preparar los tornillos de resorte
con su respectivo soporte de
retencion, arandelas de nylon.

La unidad de refrigeracion estd
lista para operar con las placas
base Intel ® LGA 2011. L placa
posterior no es necesaria con
este tipo de placa base.

Pasar a la SECCION B: Instalacion

Péagina | 3
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SECCION A: PREPARACION Seccién 3

Preparacion del bloque de refrigeracion y la placa base
Para usar con los procesadores AMD ®AM2/AM3 - FM2/FM3 - 939
Socket AM2/AM3 — FM1/FM2 :
Coloque los soportes AMD, con
los tornillos de resorte
previamente instalados en el
bloque de montaje de
refrigeracion, utilizando los
tornillos suministrados.

Socket 939: quitar los 4 tornillos
con resorte del soporte AMD y
vuelva a instalar dos en los
puntos centrales de montaje
existentes.

Desmontar la pieza original de
plastico de la placa base como se
<4muestra.

Mantener la placa trasera
existente en su lugar sobre la
placa base

La placa base esta preparada para
instalar el bloque de
refrigeracion.

Pasar a la SECCION B:
INSTALLACION.

Pagina | 4
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SECCION B: INSTALLACION Seccién 1

Antes de instalar el H220 LCS

|||\|\|H||||||\|F .
ﬁ;l o Limpie el CPU con un

desengrasante (preferiblemente
disefiado especialmente para los
componentes electrénicos), vy
luego aplicar la pasta térmica
TIM-MATE 2 provista, como se
«indica

Desaconsejamos totalmente el
uso de otras pastas térmicas

0 . La TIM-MATE 2 nos ha
_\?‘[LTT o — = proporcionado los mejores
ﬁé“!‘%jﬁlr[‘s s resultados en nuestras
pruebas de laboratorio

Retirar la pelicula de plastico que
protege la base de cobre del
bloque de refrigeracién.

Pagina | 5
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SECCION B: INSTALLACION Seccién 2
Instalacion del H220 LCS en la caja

Es preferible instalar el radiador en
primer lugar. Deje que el bloque de

refrigeracion suspendido libremente, La orientacién del

y mientras sostiene el radiador como radiador pueden
se muestra, con los tornillos variar en funcién del
suministrados, fijelo a la cubierta caso. Una
instalacion tipica (el
mas comun), se

presenta aqui.

E-
E-
E
£ £
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SECCION B: INSTALLACION Seccién 2 — continuacion

Instalar el bloque de refrigeracion sobre la placa base, apretando
alternativamente los cuatro tornillos de montaje; poco a poco, hasta el
tope.

La orientacién de la unidad de enfriamiento puede variar en funcién del
caso, y no afecta a la operacién correcta del producto.

Pagina | 7
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SECCION B: INSTALLACION Seccion 3

1. Instalacion del Splitter PWM: retire la pelicula protectora de la etiqueta
en la parte posterior de la caja y apliquelo en el lugar deseado
2. Conectores:

a) Conecte el mini conector de 4 pines del bloque de refrigeracion a la
toma marcada CH1 del splitter — divisor-

b) Conecte el mini conector de 4 pines del ventilador en la toma deseada
o en el divisor.

c) Enchufe el conector Molex del splitter a la alimentacién

d) Conecte el mini conector de 4 pines del splitter hacia la toma
"CPU_FAN" de la placa base.

Hacia la fuente

Sélo la toma "CH 1" \]

reporta la rotacion de un Hacia la toma
dispositivo conectado en "CPU_FAN" de la
placa base
la placa base.
Pagina | 8
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SECCION C: OPERACION

1. Splitter PWM

La funcién de este dispositivo es que le permite conectar dos ventiladores
(o mas) y el bloque de refrigeracion a la Unica toma PWM de la placa base.
Tipicamente se dedica al refrigerador de originen (« CPU_cooler »). Esto le
permite controlar la velocidad de todos los dispositivos a la vez. Si la placa
base ha tomado varios PWM. También puede optar por controlar el
ventilador y / o bloque de refrigeracion por separado. Tenga en cuenta que
la configuracién sugerida en la seccidén anterior, la velocidad reportada en el
BIOS, es la de la bomba y no la de los ventiladores. Para leer la velocidad del
ventilador, sélo tiene que conectarlo a la toma CH1 del splitter en lugar del
bloque de refrigeracion.

2. Ajuste de la velocidad de funcionamiento

Una vez conectado a la placa base, el LCS funciona como un disipador
ordinario, y la velocidad del sistema puede ser gestionada de forma
automatica por la placa base, o ajustarse de acuerdo con sus preferencias.
Los ajustes se pueden hacer ya sea en el BIOS o en el sistema operativo
mediante el software proporcionado por el fabricante de la placa base. La
precision de los ajustes dependen de cada marca y modelo de placa base. Si
el ajuste de precisiéon no le conviene, también es posible utilizar otros
software de gestion, como SpeedFan y HWMonitor, por ejemplo.

Pagina | 9
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SECCION C: OPERACION Seccié

Mantenimiento

a. Liquido de refrigeracion: el LCS se ha rellenado previamente en la
fabrica con un refrigerante exclusivo de Swiftech; no requiere recarga
durante 3 afios, dependiendo de las condiciones ambientales
(especialmente la temperatura).

b. Cémo llenarlo: sélo verter el liqguido recomendado por Swiftech el
puerto de llenado para este propdsito, hasta el nivel maximo del
tanque, como se muestra a continuacidon.

Un guide Una guia de mantenimiento y actualizacion detallada
también esta disponible para su descarga (ver el enlace en
"Actualizaciones" a continuacion).

c.  Ventiladores: desempolvar los ventiladores una vez al afio, mediante
aire comprimido (disponible en tiendas de electrdnica)

Pagina | 10
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SECCION C: OPERACION Seccién 2 continuaci
Actualizaciones

Su LCS H220 fue disefiado con el mismo espiritu de un sistema
personalizado: gracias a su puerto de carga, puede ser vaciado y llenado
como un kit personalizado y los tubos se fijan con abrazaderas que pueden
desmontarse y reutilizarse facilmente. Esto sera util, por ejemplo, si la
longitud de la manguera proporcionada no fue suficiente (o excesiva) para
su caso particular. Incluida en la bomba de refrigeracion, ella es lo
suficientemente potente como para asegurar un caudal idéneo diferentes
dispositivos: bloque para el chipset y / o tarjetas gréficas. El rendimiento
térmico de un sistema personalizado varian en funcién del nimero y de los
dispositivos y de energia térmica que se le afiaden. Dependiendo de sus
objetivos personales, con respecto a la temperatura en funcién del nivel
sonoro de funcionamiento, también serda posible afiadir un radiador
secundario al circuito de refrigeracion.

Existen ciertos riesgos asociados con el relleno y la nivelacion, se les
recomienda a los usuarios leer nuestro guia de mantenimiento y
actualizaciones detallado. Esta disponible para su descarga en:

http://www.swiftech.org/Installation_guides/H220-maintenance.pdf

Por favor, visite nuestro sitio web en www.swiftech.com para obtener una
lista completa de productos de limpieza y mejoras.
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ADVERTENCIA

Parabéns pela aquisi¢do do kit Swiftech liquido de refrigeragdo H220 (o
H220 LCS ) O LCS H220 foi pré-preenchido na fabrica, sem fugas, e uma vez
configurado para o seu tipo de microprocessador: é plug-and-play, e
manuteng¢do muito moderada.

Antes de instalar o seu LCS H220, sugerimos que vocé leia este guia de
instalagdo inteira, verifique se todos os componentes estdo presentes e,
finalmente, por favor, siga o passo a passo sequéncia de instalagdo.

Uma instalagdo incorrecta pode causar danos permanentes ao LCS e seu
sistema. Apesar de todos os esforgos foram feitos para proporcionar a mais
completa guia possivel, Swiftech ® ndo assume nenhuma responsabilidade,
expressa ou implicita, por nenhum dano (s) causado por qualquer erro,
omissdo ou falta de clareza de nossa parte nessas instrugdes.

Se vocé tem duvidas, ndo hesite em contactar o nosso departamento
técnico por telefone ou e-mail:

USA EEC AUSTRALIA
ﬂ 1(310) 763 0336 33(0)5 61 14 6090 61 (03) 9540 8989
1(888) 857 9438
help@swiftech.com rma@bacata.net pat@mittoni.com.au
.-‘}a www.swiftech.org/forums www.bacata.net www.mittoni.com.au
L www.swiftech.com
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ESPECIFICACOES

Material Tubos de latdo, aletas de cobre
Dimensdes 269mm x 127mm x 29mm
Porto de enchimento G1/4
Dimensdes 120mm x 120mm x 25mm
Velocidade de rotagdo Reguldvel PWM 800 ~ 1800 RPM
Fluxo de ar 24~ 55 CFM
Pressdo estatica 0.53 ~2.29 mmH20
Nivel de sonido <16 ~ <33 dB/A
Conector 4-Pin
Velocidade de rotagdo Reguldvel PWM 1200 ~ 3000 RPM
Tensdo 12v
Poténcia 6W
Conector 4-Pin
Materia PVC
Dimensdes 5/8” x 3/8” (16/10 mm)

Compatibilidade
Intel® LGA 1366, 1155, 1156, 775, 2011
AMD® AM2(+), AM3(+), FM1, FM2, 939
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CONTENUDO DA EMBALAGEM

© °
1 1 1X placa traseira Universal
‘ ‘ para Intel
1366/1155/1156/775
© o
W i 2X Pacas de montagem para

7 AMD Pré-montados com
parafusos de instalagdo

1X Divisor -splitter PWM-
com parafusos de montagem

4X Parafuso com mola
Socket 2011

8X com parafusos de
montagem para o radiador

graxa térmica TIM-MATE 2

2T T =
-3-:_;;7@_:?;\ — Sistema de refrigeragdo
(ﬁ LE— Y — =28 liquida H220 LCS incluiu,
o ‘:‘ _,/S: radiador (2), ventoinhas de
A ne Py 120mm,
% / bloco de refrigeragdo com
= QA . bomba integrada, mangueira
pré-instalado, e sistema pré-
cheia.
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SEQUENCIA DE INSTALAGAO

INTRODUGAO .......oooeoverveesreeeseissssesssses s s sss s sesenes

CAPITULO A: PREPARAGAO

Secdo 1: Instalagdo do Intel ® LGA 1366/1156/1155/775
DACKPIALE ..ot

Segdo 2: Preparagdo do bloco de resfriamento para usar com
Intel ® LGA 2011 .oovivieiecieeeeie et

Segdo 3: Preparagdo do bloco de resfriamento para usar com
AMD ® AM2/AM3 - FM1/FM2 - 939 .............

CAPITULO B: INSTALACAO

Secdo 1: Antes de instalar o H220 LCS
Segdo 2: Instalagdo o H220 LCS na caixa ..
Segdo 3: Instalar o Splitter do PWM e conectores ............

Instalagdo
Completa

CAPITULO C: OPERAGOES
Section 1: réglages de vitesse
Section 2: Maintenance et upgrades...
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INTRODUCAO

Para a prote¢do contra danos
durante o transporte, o bloco de
resfriamento vem com backplate
universal pré-instalado. Ele deve
ser removido antes.

Basta soltar os 4 parafusos de
mola completamente e colocar a
placa traseira de lado para uso
posterior.

Default a unidade de
refrigeragdo estd pré-
configurada com parafusos de
montagem para Intel®LGA
1366/1155/1156/775.

Para os usudrios deste tipo de
placa-mde, saltar para o proximo
capitulo

Todas as outras motherboards
(Intel® LGA 2011 ou AMD®):

Retire os parafusos de mola a
retengdo de nylon, emergindo
de sua sulco e colocar tudo de
lado para uso posterior.
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CAPITULO A: PREPARACAO Segdo 1
A instalagdo da placa posterior Intel ® LGA 1366/1156/1155/775

LGAI::“/)\ Movendo cada um dos
espagadores s3o ajustaveis em
LGA 1155/1156 .~
\,/\ posicdo:
® 1366: 100% para o exterior

’ ® 775:100% para o interior
mm\e/\ e 1155: ~ 20%, para exterior

& Conselhos préticos para LGA
1155: Para facilitar a
configuragdo, primeiro ajuste a
placa na placa-mde com as
etiquetas de papel de protegdo.

Uma vez que os espacadores
estdo colocados na posicdo
desejada, descasque as etiquetas
de papel de protegéo.

Afixar a placa traseira

a parte de tras da placa mde,
assegurando que 0s
espagadorespassam através os
orificios de montagem.. A sua
placa m3e estd disposta para a
instalagdo do bloco de
arrefecimento.

Ir para
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CAPITULO A: PREPARAGAO Segdo 2

Preparagdo do bloco de arrefecimento para usar com Intel® LGA 2011

Instale os parafusos de mola
Intel® LGA 2011.

Assegurar os parafusos de mola
para a sua montagem

usando a anilha de reten¢do

A sua unidade de refrigeragdo
agora esta pronto. Para as placas-
mde com Intel ® LGA 2011. A
placa posterior ndo é necessario
com este tipo de placa-mae.

Ir para CAPITULO B: instalacio
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CAPITULO A: PREPARAGAO Segdo 3

Preparagdo do bloco de arrefecimento ea motherboard para usar com
AMD® AM2/AM3 - FM2/FM3 - 939

Socket AM2/AM3 — FM1/FM2:
Fixe os suportes AMD com
parafusos de mola pré-instalados
no bloco de montagem existente
usando os parafusos fornecidos.

Socket 939: Remova os 4
parafusos de mola do suporte
AMD e reinstalar os dois pontos
de montagem central existente

Desmonte a pega original de
plastico da placa-mde como se
mostra aqui.

Manter a placa de apoio existente
acima na placa-mae.

A sua placa mde esta pronto para
instalar o bloco de resfriamento.

Ir para o Capitulo B: Instalagao.
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CAPITULO B: INSTALAGAO Segdo 1

Antes de instalar o H220 LCS

Limpe o CPU com um
desengraxante (De preferéncia
especialmente concebido para
componentes eletrénicos) em
seguida, aplicar a pasta térmica
TIM-MATE 2 fornecido como
mostrado aqui.

Nés desencorajamos fortemente
o uso de outras pastas térmicas
que a TIM MATE-2, ele provou

L
q[lj %E P ovap OO0 () proporcionar 0s melhores
\é‘#ﬁj ~lEe . i resultados em nossos testes de

laboratdrio.

Retire a folha de proteccdo de
plastico da base do bloco de
arrefecimento em cobre.

R

=
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CAPITULO B: INSTALAGAO Segdo 2

Instalagdo do H220 LCS na caixa

E preferivel instalar o radiador em @
primeiro lugar. Permitir que a

unidade de refrigeragdo suspensdo e
apoiando simultaneamente o

radiador como mostrado aqui. Ligar a
caixa com os parafusos fornecidos.

A orientagdo do
radiador pode variar
dependendo da
caixa. Uma
instalagdo tipica
(mais comum), Estd

[l
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CAPITULO B: INSTALACAO

Instale o bloco de de refrigeragdo na motherboard, apertando os parafusos
de montagem gradualmente, em cruz, até que parem.

A orientagdo da unidade refrigeragdo pode variar de acordo com a caixa, e
ndo afecta o funcionamento correcto do produto.

Secgao 2 - continuagdo
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CAPITULO B: OPERAGOES Segdo 3

1. Instalagdo do Splitter PWM: remover o filme protetor do adesivo na
parte de tras da caixa, e aplicar-lo no lugar seleccionado.
2. Conexdes elétricas:

a)  Ligue o mini conector de 4 pins, do bloco de arrefecimento, a
tomada marcada CH1 do splitter

b)  Ligue os mini conectores de quatro pins das ventoinhas, em uma

connegdo do splitter.

c) Ligue o conector Molex para energizar o splitter.

d) Conecte o mini conector de 4 pins do splitter a tomada de 4 pins

da placa-made rotulada "CPU_FAN".

Para alimentar

S6 0 "CH 1" refere-se a \]

velocidade de rotagdo Para a placa-

dum dispositivo mie

conectado P placa-mae. "CPU FAN"
Pagina | 8
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CAPITULO C: OPERACOES Segdo 1

1. Splitter PWM

A fungdo deste dispositivo é permitir que vocé conecte dois ventoinhas (ou
mais) e o bloco de refrigeragdo en uma tomada de PWM unico na placa-
made em um que é dedicado para o cooler original ("CPU_cooler"). Isto
permite controlar a velocidade de todos os dispositivos ao mesmo
tempo.Se sua placa-mde tem tomado vérias PWM, vocé também pode
escolher para controlar o ventilador e / ou unidade de refrigeracdo
separadamente. Note-se que a configuragdo sugerida na segdo anterior, a
taxa relatada na BIOS é da bomba e ndo dos ventiladores. Para ler a
velocidade dos ventiladores, basta conecta-los ao CH1 da tomar do divisor,
em vez de a refrigeracdo.

2. Ajustar a velocidade de funcionamento

Uma vez conectado a placa-mde, seu LCS funcionara como um cooler
regular, ea velocidade do sistema pode ser feita automaticamente pela
placa-m&e, ou ser ajustada de acordo com suas preferéncias. Ajustes
podem ser feitos tanto na BIOS, ou seja no sistema operacional, através do
software fornecido pelo fabricante da placa-mde. A precisdo das
configuragdes dependem de cada marca e modelo de placa-mde. Se a
definigdo de precisdo ndo o apetece, também é possivel usar o software de
gestdo para ventiladores: SpeedFan e HWMonitor por exemplo.
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CAPITULO C: OPERACOES Segdo 2

Manutengao

a. Liquido de refrigeragdo: seu LCS tem sido fabrica de pré-cheia de
liquido de refrigeragdo proprietario da Swiftech e ndo ird necessitar de
ser recarregada até 3 anos, dependendo das condi¢bes ambientais
(em particular a temperatura).

b. Como preencher: simplesmente coloque o liquido recomendado por
Swiftech a porta de enchimento para esse fim, o nivel maximo do
reservatoério, como mostrado aqui abaixo.

Um guia de manutencdo e atualizagdo detalhada também esta
disponivel para download (ver link em "Atualizagdes" aqui abaixo).

c. Ventiladores: Poeira as ventoinhas uma vez por ano, usando uma lata
de ar comprimido, por exemplo, (disponivel em lojas de eletrénica).
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CAPITULO C: OPERACOES Segdo 2 continua

Upgrades

Votre A sua LCS H220 foi concebido com o mesmo espirito de um sistema
personalizado: gragas ao seu porto de carregamento, pode ser esvaziado e
enchido como um kit personalizado e os tubos foram fixadas com grampos
que podem ser facilmente desmontados e reutilizados. Isso serd util, por
exemplo, se o comprimento da mangueira fornecida ndo era suficiente (ou
excesso) para O seu caixa. Bomba incluida no waterblock de
refrigeragdo,também é potente e suficiente para assegurar um fluxo para
vérias fungbes adicionais, tais como o bloco (s) de chipset e / ou placas
graficas. O desempenho térmico de um sistema totalmente personalizado,
variam de acordo com o nimero e com os dispositivos de energia térmica
que ira adicionar. Dependendo dos seus objectivos pessoais com respeito a
temperatura versus ruido de funcionamento, sera também possivel
adicionar um radiador secundario para o circuito de arrefecimento.

IH4 alguns riscos associados ao enchimento e nivelamento, e os usuarios
sdo fortemente encorajados a ler o nosso guia de manutengdo e upgrades"
detalhada esta disponivel para download on-line:

http://www.swiftech.org/Installation_guides/H220-maintenance.pdf

Por favor, visite nosso website: www.swiftech.com para uma lista completa
de produtos de limpeza e upgrades.
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Guida all'Installazione

Grazie per avere acquistato il kit di raffreddamento a liquido Swiftech H220
( “H220 LCS”). Il kit H220 LCS eé stato precaricato del liquido refrigerante e
testato contro eventuali perdite direttamente in fabbrica prima della
spedizione, una volta configurato per il socket del vostro processore
Iinstallazione & semplice e di tipo plug and play e non necessita di
particolare manutenzione.

Prima di effettuare I'installazione del kit H220 LCS, vi invitiamo a leggere
attentamente la guida all’'installazione, di assicurarvi che tuttii
componenti siano inclusi all’interno della confezione ed infine che seguiate
passo a passo la sequenza di installazione.

Un’installazione non corretta pud causare danni permanenti al vostro
sistema o al kit stesso. Swiftech ha eseguito tutti gli sforzi possibili per
rendere questa guida comprensibile ed esaustiva, non si assume comunque
alcuna responsabilita diretta o indiretta per eventuali danni derivanti da
errori o negligenze durante il montaggio del Kit all'interno del vosto
sistema. Nel caso di dubbi potete contattare direttamente tramite email o
telefono il nostro servizio tecnico a seguenti recapiti :

USA EEC AUSTRALIA
ﬁ 1(310) 763 0336 33(0)5 61 14 6090 61 (03) 9540 8989
1(888) 857 9438
help@swiftech.com rma@bacata.net pat@mittoni.com.au
www.swiftech.org/forums www.bacata.net www.mittoni.com.au

sEEz
L

www.swiftech.com
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SPECIFICHE TECNICHE

Materiale Tubi di Ottone, Alette di Metallo
Dimensioni 269mm x 127mm x 29mm
Fill-Port thread G1/4
Dimensioni 120mm x 120mm x 25mm
Velocita PWM regolabile 800 ~ 1800 RPM
Airflow/Portata 24~ 55 CFM
Pressione Statica 0.53~2.29 mmH20
Livello di Rumore <16 ~ <33 dB/A
Connettore 4-Pin
Velocita PWM regolabile 1200 ~ 3000 RPM
Voltaggio 12v
Potenza 6w
Connettore 4-Pin
Materiale PVC
Dimensioni 5/8” x 3/8” (16/10 mm)
Intel® LGA 1366, 1155, 1156, 775, 2011
AMD® AM2(+)/AM3(+) - FM1/FM2 - 939
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CONTENUTO DEL KIT

1X Back-plate universale per Intel
1366/1155/1156/775

2X AMD Bracket assemblati
tramite viti a molla

=

=574 :
@‘!‘ﬁﬁe'

1X PWM splitter w/2 montaggio a
vite

4X viti per Socket 2011

8X viti per montaggio del
radiatore

TIM-MATE 2 pasta termica

—

—— . S L‘.v»«

< —

ﬂﬂ%ﬁé He
PN

H220 LCS, include radiatore, (2)
ventole dal20mm, cpu-cooler
con pompa integrata tramite tubi.
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SEQUENZA DI INSTALLAZIONE

[

INTRODUZIONE P1

PARTE A: PREPARAZIONE

Sezione 1: Installazione del Backplate per CPU con socket v
Intel® LGA 1366/1156/1155/775 ... P2 —
Sezione 2: Preparazione per I'utilizzo di CPU con socket Intel®

LGA 2011... P3

Sezione 3: Setup per 'installazione di CPU e Schede Madri

AMDE® con socket AM2(+)/AM3(+) — FM1/FM2 —939................ P4 v
PARTE B: INSTALLATIONE |
Sezione 1: Prima di Installazione del vostro H220 LCS.............. P5

Sezione 2: Installazione del H220 LCS all’interno del vostro P6

cabinet
Sezione 3: Installazione dello splitter PWM e relativi

connettori di installazione
INSTALLAZIONE

COMPLETATA

PARTE C: Conclusione
Sezione 1: configurazione delle ventole .........cccooveevveneivennnes
Sezione 2: Manutenzione € Upgrade......ccocovevevverereeerneneenenns
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INTRODUZIONE

Per evitare danni durante la
spedizione, la ventola per il
processore e spedita con il back-
plate gia preinstallato, e
necessario rimuoverlo prima di
effettuare I'installazione.

Per separare il back-plate dal
dissipatore & necessario svitare
le 4 viti poste hai 4 lati del back-
plate, una volta separati
riponete le viti per un uso
futuro.

Di default, il dissipatore della
CPU & spedita preconfigurata per
Socket Intel® LGA
1366/1155/1156/775.

Per i possessori di schede madri
con socket LGA 1366,
1155/1156, 775 per favore
saltate al prossimo capitolo.

Per tutte le altre schede madri
(Intel® LGA 2011 0 AMD®):

Per favore rimuovete svitandole
le viti a molla e riponetele per un
uso futuro.
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PARTE A: PREPARAZIONE Sezione 1
Installazione del Back-plate per Intel® LGA 1366/1156/1155/775

Lm.;\.e/,\ Spostate le parti mobili del
backplate nel seguente modo:
e e 1366: 100% >all’esterno

\'/\’ e 775: 100% <-all'interno

\‘/\ e 1155/56: ~20% -> all’esterno

LGA‘I'IS&
1155 Note: per una regolazione

semplice del back-plate, prima di
rimuovere la carta protettiva dai
distanziale, regolate il backplate
alla scheda madre.

Una volta che il backplate e
posizionato nella posizione
corretta rispetto alla scheda
madre  rimuovete la carta
protettiva da tutti e 4 i distanziali
in plastica.

Fate combaciare il backplate con la
parte posteriore della scheda
madre, assicuratevi che il backplate
si fissi correttamente con i buchi
della scheda madre e permetta un
fissaggio corretto della ventola
tramite le viti in dotazione.

Potete procedere alla PARTE B:
dell’installazione
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PARTE A: Preparazione Section 2

CPU Cooler preparazione per I'utilizzo con CPU Intel® LGA 2011

Installare le viti a molla per le cpu
Intel® con socket LGA 2011
Inserite le 4 viti a molla
attraverso i 4 fori presenti nel
dissipatore per CPU.

Il dissipatore per CPU & ora
pronto ad essere installato sulla
scheda madre, per le schede
madri per processori Intel® LGA
2011 non e necessario installare
nessun back-plate

Potete procedere alla PARTE B:
dell’installazione
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PARTE A: Preparazione Section 3
CPU Cooler preparazione per I'utilizzo con schede madri e CPU AMD®
AM2/AM3 - FM1/FM2 - 939

Socket AM2/AM3 - FM1/FM2:
avvitate i 2 bracket preassemblati
per CPU AMD sul bracket del
blocco di raffreddamento come
da figura.

Socket 939: svitate le 4 viti a
molla del bracket delle CPU AMD,
reinstallate 2 viti nei buchi
centrali di montaggio del braket
per CPU AMD.

Rimuovete il castello in plastica
presente sulla scheda madre.

Lasciate il backplate gia presente
nella parte posteriore della
scheda madre.

La vostra scheda madre & pronta
per l'installazione del dissipatore.

Potete procedere alla PARTE B:
dell’installazione
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PART B: Installazione Sezione 1

Prima di installare il vostro H220 LCS:

Pulite il processore con uno
sgrassatore (preferibilmente uno
dedicato ad usi elettronici)
applicate una linea verticale di
pasta termica TIM-MATE 2 come
da figura.

Per favore utilizzare soltanto
pasta termica TIM-MATE 2
testata per migliori performance
ed affidabilita dai nostri
laboratori.

Rimuovete il film protettivo dal
dissipatore della CPU.
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PART B: INSTALLAZIONE Sezione 2
Installare il Kit LCS all’interno del vostro case

E’ preferibile installare prima il
radiatore nel cabinet con il

dissipatore per CPU non ancora

Fissate il radiatore al
fissato alla scheda madre. cabinet tramite le viti
in  dotazione (il
montaggio dipende
dal modello  di
cabinet) ad esempio
come mostrato in

figura.

E-
E-
E
£ £
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PART B: INSTALLAZIONE Sezione 2 - continua

Potete adesso fissare il dissipatore per CPU alla vostra scheda madre,
avvitate in maniera graduale, procedendo come da figura, alternando i lati
le 4 viti a molla ai relativi buchi presenti sul backplate (dipende dalla vostra
scheda madre).

Il verso di montaggio del dissipatore per cpu non ha alcun effetto sulla
funzionalita del kit e dipende dal socket della vostra scheda madre.

o UQ
( O
= Q
A )
.\ 1 O i
J /)
© —
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PART B: Installazione Sezione 3

1. Installazione dello splitter PWM: Rimuovete il film protettivo del biadesivo
presente sulla parte posteriore dello splitter, e assicurate all’interno del cabinet lo
splitter nella posizione che ritenete migliore.
2. Connessione dei cavi elettrici allo splitter PWM
a) Connettere il cavo mini 4-pin del CPU Cooler al connettore CH1 dello splitter
PWM

b) Connettere i cavi mini 4-pin delle ventole ai 2 connettori dello splitter PWM

c) Connettere il cavo Molex 4-Pin di alimentazione dello splitter ad un connettore
di alimentazione dell’alimentatore

d) Connettere il cavo mini 4-pin dello splitter al connettore CPU FAN della scheda

madre.
All'Alimentatore

S

\ ~/

“CH 1” e il solo canale
Al CPU Fan della
scheda madre

che trasmette la
velocita delle ventole
alla motherboard.
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PARTE C: CONCLUSIONE Sezione 1

1. Splitter PWM

La funzionalita di questo dispositivo & quella di permettere la connessione di entrambe
le ventole di raffreddamento del radiatore (o altre ventole) e della ventola del
dissipatore al singolo connettore del CPU Fan della main board, in questo modo si puo
controllare contemporanemanete la velocita di tutte le ventole. Se la scheda madre
dispone di pil connettori FAN, potete scegliere di controllare separatamente la
velocita delle ventole del cabinet o della CPU, senza utilizzare lo splitter PWM. Nota
quando utilizzate lo splitter PWM come suggerito , la velocita rilevata dal BIOS della
scheda madre & quella della velocita della Ventola della Pompa/Processore del KIT,
non quella della velocita delle ventole del radiatore. Per visualizzare la velocita di una
ventola del radiatore , &€ necessario connettere la ventola al pi CH1 dello splitter invece
che il connettore CPU-Cooler.

2. Regolazione della velocita delle ventole

Terminata I'installazione e collegato lo splitter come indicato in predenza, il vosto kit
di raffreddamento a liquido operera come un semplice dissipatore per CPU; la velocita
delle ventole del radiatore e del dissipatore sono gestite automaticamente dalla
scheda madre, maggior velocita delle ventole puo produrre maggiore rumore ma
migliori performance, il giusto compremesso tra velocita e rumore dipende da Voi. Le
regolazioni della velocita dipendono dalla impostazioni del BIOS della piastra madre o
dal software solitamente abbinato con la piastra madre.

Alcune piastre madri permettono regolazioni con piccoli incrementi di velocita, altre
solo 3 o 4 settaggi con incrementi di circa il 25% di volta in volta. Quando il BIOS non
permette una vasta scelta di regolazioni potete utilizzare software di terze parti come
SpeedFan, HWMonitor o altri per regolare al meglio la velocita delle ventole.
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PARTE C: CONCLUSIONE Sezione 2

Mantenimento

a. Liquido Refrigerante: il kit di raffreddamento a liquido & stato precaricato a
livello di fabbrica da Swiftech utilizzando additivi anticorrosione e antialghe e
solitamente non necessita di ulteriori ricarichi o sostituzione per almento 3 anni,
dipende dalla temperatura ambientale e modalita di utilizzo.

b. Come ricaricare il liquido refrigerante: Semplicemente Swiftech raccomanda di
ricaricare il liquido refrigerante tramite il tappo posto sulla parte posteriore del
radiatore, come mostrato in figura

Una guida dettagliata sul mantenimento e come effetturare un upgrade del
vosto kit & disponibile per il download on line sul sito di Swiftech (potete
trovare il link nel prossimo capitolo)

c. Ventole : Rimuovete la polvere dalle ventole almeno una volta all’anno, potete
utilizzare ad esempio un kit ad aria compressa (disponibile nella maggior parte
dei negozio di elettronica)
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PARTE C: CONCLUSIONE Sezione 2 - continua

Il vostro sistema a liquido H220 e stato progettato con in mente la massima
possibilita di personalizzazione: grazie alla porta di riempimento e al
serbatoio, pu0 essere svuotato e riempito nuovamente come un qualsiasi
kit custom, inoltre il tubo e fissato con fascette che possono essere
facilmente smontate e riutilizzate. Questo sara utile per esempio se la
lunghezza del tubo fornito non é sufficiente ( o & eccessiva) per il vostro
chassis. La pompa inclusa nel dissipatore della cpu & abbastanza potente
per gestire diversi dispositivi aggiuntivi, come chipset e / o schede grafiche
dissipate a liquido. Le prestazioni termiche di un sistema completamente
personalizzato variano a seconda del numero e della potenza termica dei
dispositivi aggiunti. In base ai vostri obiettivi di dissipazione termica e di
rumore & possibile aggiungere un secondo radiatore al vostro circuito.

Ci sono alcuni rischi connessi con le operazioni di riempimento e di
aggiornamento e gli utenti sono caldamente invitati a leggere la nostra
dettagliata "guida" per la manutenzione e I'aggiornamento disponibile per il
download al seguente link:

http://www.swiftech.org/Installation _guides/H220-maintenance.pdf

Visitate il nostro sito web all'indirizzo www.swiftech.com per una lista
completa degli aggiornamenti e dei componenti.
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BHUMAHME!

Mo3pgpasnato 3a nokynky Swiftech H220 Mpoueccop Cuctema
KUAKOCTHOTO oxnaxaeHua ( "H220 LCS»). Bawa "H220 LCS" yxe
npeABapuTe/IbHO 3aNO/THEHHbIX U YTEYKM UCMbITaHUA € 3aBOAA, U
OAMH pa3 HacCTPOUTb ANA KOHKpeTHOro cokeTa CPU, oH npeaHasHaveH
ANA NOAKNIOYN U UTPaTb YCTAHOBKM, a TaK¥Ke O4eHb HU3KKNe
3KCNyaTaLMOHHbIE pacxoabl.

Mepep yctaHoBKoM H220 LCS, Mbl HacToATE/IbHO PeKOMeHAYyeM BamM
NpoYnTaTh 3TO PYKOBOACTBO MO YCTAaHOBKE TLIATE/IbHO, TO ybeauTech,
YTO BCE KOMMOHEHTbI, BK/IOYEHHbIE B MAKET, U, HAKOHELL, YTO Bbl
BbINOJIHUTE YCTAaHOBKY NOCNEA0BaTe/IbHO, Lar 3a Larom.

HenpasuibHas yCTaHOBKa MOMET NPUBECTU K HeobpaTumomy
NOBPEXKAEHUIO Ballel cnuctembl, a Takxke LCS. XoTa Bce ycuamsa 6biam
npeanpuHATLI, YTobbl 06ecneunTb Hanbosee NoAHbIN yHeBHUK
BO3MOXHO, Swiftech ® He HeceT OTBETCTBEHHOCTM BbIPaXKEHHbIX UK
noZpasymeBaemblix 3a Nt06oi yuiepb (bl) B cBA3M C owmbKoM,
ynyLwieHUeM, UK HEACHbIE 3asB/IEHUA C HALLEN CTOPOHbI B YKa3aHHOM
WHCTPYKUMK. ECn ecTb COMHEHMA, BCErga NO3BOHUTE UK HaNUWKTE
Hallel TeXHUYECKoW cnpaBKe NepBbiM:

CLIA EBPOMNA ABCTPATNA
ﬁ 1(310) 763 0336 33(0)5 61 14 6090 61 (03) 9540 8989
1(888) 857 9438
help@swiftech.com rma@bacata.net pat@mittoni.com.au
www.swiftech.org/forums www.bacata.net www.mittoni.com.au

www.swiftech.com
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TexHUYecKue XapaKTepUCTUKU

pagumarop

martepuan NaTyHb Tpy6bI, MeaHble pebpa
pa3smepsbl Kopnyca 269mm x 127mm x 29mm
3anosHWTE NOPT NOTOK G1/4

BEHTUNATOP

Pa3smepsbl 120mm x 120mm x 25mm
CKOpOCTb Perynupyemas c LUMM 800 ~ 1800 obopoTax
BO3AYLUHbIV MOTOK 24 ~ 55 CMUA
Cratnyeckoe

nasneHue 0.53~2.29 mmH20
YpPOBEHb Wyma <16~<33 a6 /A
coeamHUTeNb 4-KOHTAKTHbIM

Hacoc
CKOPOCTb Perynvpyemas c LLUMM 1200 ~ 3000 o6opoTax
HanpaxeHue 12 BonbT
BNacTb 6 BatT
coefiMHUTENb 4-KOHTaKTHbIN
TpY6bi

marepuan MNBX
Pa3smepobl 16 x 10 mm
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yI'IaKOBO‘-IHbIﬁ JINCT

1X YHuBepcanbHbI
Backplate ans Intel
1366/1155/1156/775

2X AMD KpOHLITeNH cO0pKH
X / KpeneHble BUHTbI

=t
V=Sv4 -
C e |

1X PWM passetsutens W/ 2
KpenexHbIX BUHTa

4X rHe3p0 2011
NoANPYKUHEHHbIX BUHTOB

8X pagnaTtopa KpenexKHbiMu
BUHTaMM

TIM-MATE 2 Tepmonacta

Z / T -
> H220 LCS, B Tom uncne
rtl == :t:l"i_i;%?i_ pagmatopa, (2) 120-mm
B S ,/Qr BeHTUnAaTopos, CPU-Kynep co
oo BCTPOEHHbIM HACOCOM,
'_ TpybbI
.’\,.
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NOCNEAOBATE/IbHOCTb MOHTAXA

BBELEHMUE..............ooiiiiii ittt st st s P1

YACTb A: NOArOTOBKA

Pasgen 1: Intel ® LGA 1366/1156/1155/775 Back-Plate v
YCTAHOBKM . ...eveaeerireaeseier e se st se st es e en s e e e ee s e seeneenee P2 =
Pasgen 2: CPU Cooler nogrotoBku gns ncnonb3osaHus c Intel

©LGA 201 L.ttt st ses e st st n s P3

Paszen 3: npoLeccopHbIi Kynep U MaTepUHCKyto NaaTy

YCTaHOBKM 418 Ucnosib3oBaHua c AMD ® AM2/AMS3 - v
FML/FM2 — 930ttt e s s s sea s enns P4

Yacrb B: YCTAHOBKA ]
Paspen 1: Mepepa yctaHOBKOM H220 LCS......covvieireeiercriccrieenens P5

Paspen 2: YctaHoBKa H220 LCS B BaC A€Na. ..o, P6

Pasgen 3: PWM Splitter ycTaHOBKM U 31€KTPUYECKUX v
COBAMHEHMM ..ttt ser et ser b sttt st ses e ses e enes P7

YACTb C: ONEPALIMN

Pazpen 1: CKOPOCTb KOPPEKTUPOBKM...cuveueeeerreririeriennereerereeseeneseens P9

Pasgen 2: TexHn4yeckoe obcnyKuMBaHue U MOAEPHMU3ALMA...... P10
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BBEAEHVE

[lns 3aWmMTbl OT NOBPEXAEHMA NPU
TPaHCMNOPTUPOBKE, MPOLLECCOPHbINA
Ky/1ep NocTaB/sfeTcs ¢
YHUBEPCA/IbHBIM MaTEPUHCKYIO
nAaTy NNacTUHbI NPesBapuTeNbHO
ycTaHoBseHa. OHa A0/KHa 6biTb
yZaneHa B Nepsyio odepesp.

MpocTto ocnabbTe BCe 4
NoANPYKUHEHHbIX BUHTOB, @ 3aTem
OTAENNTb 3aHI00 NAACTUHY OT
NpOLLeCCOPHOrO Kynepa, n
OT/IOXKUTE ee ANA fanbHenwero
MCNONb30BaHUA.

BnapenbLbl MaTePUHCKUX nnaT
Aansa LGA 1366, 1155/1156, 775,
npocbba nepeiitn
HEenocpeACTBEHHO K cneayloLei
rnase.

[ins Bcex ocTanbHbIX
maTepuHckux naart (Intel ® LGA
2011 1 AMD ©):

MoxkanyicTa, yganute
HEeWNOHOBbIE NPYKUHHOM Walbomn
LAPYr OT NOANPYXXMHEHHbIX BUHTa
nyTem 3alLe/IK1BaHWsA ee 13 nasa,
M OTNIONWTb AN1A ByAyLmMX
YCTaHOBOK / 0B6HOB/IEHMA.
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YACTb A: NOArOTOBKA Paspen 1
Intel ® LGA 1366/1156/1155/775 Back-Plate yctaHoBKM

Lsm\u/,\ MepemelueHne Kaxaoro us
perynupyemas cneumanbHbix
LA KpenneHnax B NO3nLMK:

«/\ « 1366: 100% -> BHe
® 775:100% <- BO
Za ¢ 1155/56: ~ 20% -> BHe
LGA 775
& 1155 CoserT: [inn obneryeHms
PerynnpoBKu noxanyicra,
npucoeauHAnTeCh K 3aaHei
NAACTUHbI HA MAaTEPUHCKOW naaTe

(6€3 nuanHra 3awmTHyto 6ymary ¢
rybkoto).

Mocne pacnopku 6bian
HaCTPOeHbI B Xenaemoe
nonoXeHue, NOXanyicra,
OTpPbIBHOM 3aLLUTHYO Bymary ¢
KaXKAoW u3 4 nnacTbipto NeHbl.

Peructpauus 3agHei naacTmHbl Ha
3afHeW NnaHenn MaTepuHCcKom
nnatbl, y6eamMBLUKCh, YTO pacnopka
NpaBW/IbHO BCTaB/IEHbI B OTBEPCTUA
Ha MaTepuHCKoM nnarte. Bawa
MaTepUHCKan NnaTta rotosa K
YCTaHOBKe MPOLLEeCCOPHOro Kysepa.

Moxkanyiicta, nepeiigute K YACTb
B: ycTaHOBKa

Ctpanuua | 2
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YACTb A: NOATOTOBKA Paspen 2

CPU Cooler nogrotosku gnsa ucnonbsosaHus c Intel ® LGA 2011

MNoxanyiicta, nepeliaute K YACTb b:

Ctpanuua | 3

YcTaHoBUTL NpegocTasaeHa Intel
® LGA 2011 noanpy*KUHEHHbIX
BWHTOB.

3aKpenuTe Kaxablit
NoANPYKUHEHHbIX BUHTOB Ha
KPOHLTEWHE, 3aX10MNHYB
Hel0oHa NPYKMHHOW Waiboii B
nas Ka)4oro BUHTa Tena.

Balwa npoueccopHblit Kynep
roToB K ycTaHoBKe Ha Intel ® LGA
2011 maTepuHCKux naat. Het
3afiHel NnTbl HEOBXOAMMO C
3TUM TUNOM MaTEPUHCKMX NNaT.
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YACTb A: NOATOTOBKA Paspen 3

NPOoLLECCOPHDIN KyNep M MaTepPUHCKYIO NNaTy YCTaHOBKU ANA
ucnonb3osaHua ¢ AMD © AM2/AMS3 - FM1/FM2 - 939

IHesgo AM2/AMS3 - FM1/FM2:
noanyicra, 3akpenute oba
npeasapuTensHo cobpaHHbix AMD
NoANPYXUHEHHbIX BUHTOB U CHOPKM
KPOHLUTENHOB K CyLLeCTBYtOLLEeMY
CKoBKax NpoL,eccopHoOro Kynepa.

Socket 939: Hacnegue oTtBepcTua
Aans ctapwero Socket 939 ¢ aBymsa
OTBEPCTUAMM KPEnieHUs PO3eTKM
CTWNb JOCTYNHbI B ueHTpe AMD
cKobKu. MNpocTo yaanute Bce 4
NoANPYXXUHEHHbIX BUHTOB, U
NONOXeHUe ABYX U3 HUX
COOTBETCTBEHHO.

YaanuTe nNacTMKoBbIi cknage
paauaTopa yaeprKaHua Kaapos.

[lep»KuTe CyLLecTBYOWMX
MaTEPUHCKUX NAAT 3a4HEN NAUTb
Ha mecTe.

Balua maTepuHCKas naara rotoea K
YCTaHOBKe MPOLLECCOPHOro Kynepa.

Moxanyiicta, nepeinante kK YACTb b:
YcTaHoBKa.
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Yacrb B: YCTAHOBKA Paspenl

MNepep ycraHoBKoi1 H220 LCS

0 =

a E B
JJ .1' § opmn VU0
ﬁaﬁ#ea M-

OuncTuTe Npoueccope ¢
o06e3KupuBaTensb (¥KenatesbHo
cbopmynmposaTtb aAns
3/71EKTPOHUKM), TO MPUMEHAIOT
noctasnaemble TIM-MATE 2
TepMonacTy Ha NpoLeccop, Kak
NOKa3aHO Ha PUCYHKe.

Morkanyicra, UCNoNb3yiTe ToNbKO
Hawwu TIM-MATE 2, Kak aTto
[0Ka3aHo ans obecneyeHun
BbICOYaMLIEN NPOU3BOAMUTENIBHOCTH
[ON1R BCEX APYrMX TENNOBbIX
COeMHEHMI UCTbITaHUA B HaLLeW
nabopatopum.

4

\
A\
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CHMMUTE 3aLLMTHYIO NNACTUKOBYIO
KPbILLKY OT NPOLECCOPHOro Kynepa.
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Yacrb B: YCTAHOBKA Paspen 2
YcraHoBKa H220 LCS B Bac gena

YenatenbHo, 4TOBbI yCTaHOBUTL paguaTop
B nepsyto ouepedb. C NpoLEeccopHoro
Ky/iepa BUCAT cBOBOAHO, U NpoBeaeHue

pagmaTopa, Kak NoKasaHo Ha PUCYHKe,
NPUKpPenuTe ee K KopMycy € NOMOLLbIO

OpueHTauma
paavaTopa MoXeT
BapbMpPOBATLCA B
3aBMCUMMOCTU OT
waccn.TunuyHsble
(Hanbonee
pacnpocTpaHeHHbIN)
npumep npuseseH

npunararonxca BUHTOB.

34ech.

E-
E-
E
£ £

Ctpanuua | 6

PYCCKUM



Yacrtb B: YCTAHOBKA Paspgen 2 - npogonkeHnmn

Tenepb Bbl MOKeTe YCTAHOBUTL NPOLLECCOPHBIN Kynep K MaTepUHCKOI naare,

nyTem 3aBMHYNBAHUA BCe 4 noanpyXMHeHHbIX BUHTOB NOCTENEHHO, KpecT-
HaKpecT, 1 NOKa OHU AHa.

OpueHTaumn Kyanepa NpoLeccopa MOXET BapbMpPOBaTbCA B 3aBUCMMOCTU OT
NPOLLECCOPHOTO COKETa, U HE BAWAET Ha ero GyHKLMOHAAbHOCTb.

D) »)
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Yacrtb B: YCTAHOBKA Paspen 3

1. PWM Splitter ycTaHOBKM: OTPbIBHOW 3aLLUTHYIO NAEHKY C KNEUKOW OCHOBOM, 1
npuaepxmeatbca PWM passetBuTens ¢ naHenu Ha BaLl Bbibop

2. PWM pa3BeTBUTENA INEKTPUYECKUX COELUHEHNI

a) NoaxNtounTE MUHM 4-KOHTAKTHbIM pasbem Kynepa npoueccopa CH1 LWWKAM
cnautTep

6) MoAKNUYUTE MUHU 4-KOHTAKTHbI NOKNOHHUKOB K /1106bIM ABYM pasbemam
cnautrepa PWM

8) MopaxntounTe 4-KoHTaKTHbIN Molex LLIMM pa3seTBuTeNb ANA NUTAHWA

r) MoAKNUYUTE MUHU 4-KOHTAKTHbIN pasbem LUMM cnautrep ans matepuHCKux
nnat »CPU_FAN" 3aronoBok

"CH 1" aBnaetca

€IMHCTBEHHbIM KaHa/l0M Ana matepurckix
nnart

oTtyeTHOCTM RPM curHan "CPU_FAN"

ycTpoiicTBa K pasbem

MaTepuHCKoM nnate.
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YACTb C: ONEPALUU Paspenl

1. PWM passeTtButens

®YHKLMA 3TOro YCTPOWCTBA ABNAETCA BO3MOXKHOCTb NOAKNIOUNTL 06a
BeHTUAATOpa (1 6onee), a Takke CPU-kynep kK ogHomy "CPU_cooler" PWM
BEHTU/IATOPA Pa3bemM Ha MaTePUHCKOM NaaTe, TakMM 06pasom KOHTPONUpPYA
CKOPOCTb BCex Tpex (unm bonee) ycTpoicTs ogHOBpemMeHHo . Ecnu Bawa
MaTepUHCKan naaTa OcHalleHa HeCKobKMMK PWM cnocobHbl pasbemos, Bbl
MOXKeTe BblbpaTb 419 YNpaBieHns BeHTUAATOpamm 1 / uan CPU-kynep oTaensHo,
6e3 ncnonbsosaHma PWM cnantrep. ObpatuTe BHUMaHKE, YTO NpU
KOHUrypaumm ¢ LUMM-pa3BeTBuTenb, Kak 3TO Npea/iaraeTcsa B HaCToALLEeM
[LOKYMEHTE, CKOPOCTb BpalleHus coobwwmnn B BIOS asnsaetca 1o, uto CPU-kynep
Hacoc, @ He CKOPOCTb BEHTUAATOPOB. YTO6bI COOBLLMTL O CKOPOCTM BPALLEHUA
BEHTUNATOPA, AOCTAaTOYHO NPOCTO NOAKAOUUTL BeHTuAATop ana CHL, a He CPU-
Kynep.

2. CKOpOCTb KOPPEKTUPOBKU

Mocne noaKNoYeHWUA K MaTepuHCKoW nnate, Baw LCS byaeT paboTaTth Kak
06bIYHbIV BEHTUAATOP NpoLEeccopa, BEHTUAATOPOB M CKOPOCTb HAcoCca MOXKeT
6bITb MO0 aBTOMATUYECKM YNPABNAETCA MAaTEPUHCKOM NAATbl, UM OHU MOTYT
6bITb CKOPPEKTUPOBAHDI, YTOObI BALLK COBCTBEHHbIE NPEANOYTEHUA B NaHe
Lyma NpOTMB OXNaKAEHWA. TOYHOCTb HAaCTPOMKKM ByAyT 3aBUCETb OT KaXKA0W
MapKu ¥ MOAENW MaTepUHCKOM NnaTbl. KOPPEKTUPOBKA MOXKET BbITb BbINMONHEHO
Ha ypoBHe BIOS, nnu nog, onepawmoHHON cuctemolt 6aarogaps nporpaMmHoe
obecneyeHune, NpeaoCTaBAfEMOE NPOU3BOAUTENIEM MAaTEPUHCKOM NAATbI.

HekoTopble MaTepUHCKMe NAaTbl MO3BONAIOT KOPPEKTUBLI B MasiblX NPUPALLEHW,
TOrAa Kak Apyrue ToNbKo NO3BOAWT 3 MM 4 napameTpos, Kak Npasuno, B 25%
npupatleHus. Mpu HacTpolikax BIOS He obecneunBatoT JOCTAaTOYHON TOYHOCTH,
CTOPOHHEro nporpaMmmHoro obecneyeHus, Takux Kak SpeedFan, HWMonitor, n
ApYyrne MoryT bbITb TaK¥Ke UCMONb30BaHbl.
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YACTb C: ONEPALIUU Paspen 2

obcnyKuBaHue

1. OxnaxpatoLas *UAKOCTb: Balla CUCTEMA KUAKOCTHOTO OX/1aXAeHUA bbina
3aBOJe 3ano/IHEHbI C KOPPO3MOHHOM Swiftech 1 Bogopocneit nHrmbuTopa u He
TpebytoT 3anNpaBKM1 B 3aBUCMMOCTM OT YC/I0BUIA OKPYXKatoLLei cpeapl
(TemnepaTypbl OKpy»KatoLLei cpeabl, B YaCTHOCTM), ANa AeTel 4o 3 ner.

2. KaK NMono/HWTb: NPOCTO 3a/1eiTe OX/IAXKAAIOLLYIO XKMUAKOCTb PEKOMEHAyeTCA
Swiftech aBTopa B 3anonHeHue NopTa 40 BepxHel YacTu pesepsyapa, Kak

MOKa3aHO HuXe.

MoapobHbil "Kak-6bl" TEXHUYECKOe 06CNYKMBAHWE U MOAepHM3aLmA
PYKOBOACTBO TaK¥Ke [OCTYNHO ANA 3arpy3Ku (CM. CCbIIKY B pasaene
"O6HoBNEeHNA" rNaBa creaytoLas)

3. PaHaTbl YAanunTb NblJib C BalWUX MOKNOHHUKOB, O4MH pa3 B roa, UCNo/ib3yA
6aNNoOHUYMK CO CXKaTbIM BO34yXOMm, Hanpumep, (,CI,OCTyI'IHbI Ha 3/IEKTPOHHbIX
MarasuvHoB FIOCTaBOK).
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YACTb C: ONEPALNU 34en 2 - NPOAO/IKEHUN

O6HoBNEHUA

Bawa H220 LCS 6bina pa3paboTaHa ¢ NONHOW HAacTPOWKKM B BUAy: 6i1aroaaps
3aMo/IHEHWA NOpTa U BOAOXPAHUNLLA, 3TO MOXKeT BbITb 0CBOBOX/AEH M CHOBa
HaMoJIHUA KaK MOJIHbIN NONb30BATE/IbCKMIA KOMM/IEKT, U TPYOKM KpenuTea ¢
MOMOLLbIO XOMYTOB, KOTOPbIe MOTYT 6bITb 1€TKO AE€MOHTUPOBaHbI U MOBTOPHO
ucnonb3yeTca. ITo byaeT nosesHo, Hanpumep, eciv NPesoCcTaBNEHHbIN Tpyb
A/MHOM He 6b1N10 LOCTAaTOYHO (MK Ype3mMepHOe) A/1A BaLLEro KOHKPETHOro
waccu.Hacoc BkatoueH B CPU-Kynep TakKe AOCTaTOYHO CUAbHbI, YTOGbI
YNpaBAATb HECKObKUMM AOMONHUTENIbHBIMW YCTPOINCTBAMM, TAKUMM KaK YnnceT
W / UV SKUAKOCTHBIM OXN1aXKAEHUEM BUAEOKAPTbI. TEN0BbIE XapaKTEPUCTUKM
NOJIHOCTbIO HACTPOeHa cucTema byAeT MEeHATLCA B 3aBUCUMOCTM OT KONUYECTBa U
Tenn0BoO 3HepPrumn 13 ycTpoicTs, KoTopble Bbl obasnseTe. B 3aBucumocTut ot
BALLWX LieNeit U TenN0BOW YPOBEHb LLYMa, MOXKHO TakKe f06aBUTb BTOPUYHbIN
paAvaTop Ha BaLll LMKA.

EcTb onpefeneHHble PUCKK, CBA3AHHbIE C NOMNOAHEHUA U OBHOBAEHUA onepaLmu,
1 M0Nb30BaTE/IAM HACTOATE/IbHO PEKOMEHAYETCS 03HAKOMUTLCA C NOAPOBHbLIM
"KaKk-6bl" TEXHUYECKOE 06CNYKMBAHUE M MOAEPHM3ALLMA PYKOBOACTBO, KOTOPOE
LOCTYNHO A/151 3arpy3Ku Ha caiire:

http://www.swiftech.org/Installation_guides/H220-maintenance.pdf

MoxanyiicTa, noceTute Haw Beb-caliT www.swiftech.com nonHbIl cnncok
06HOBNEHWUI U KOMMNOHEHTOB.
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